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Dimensions In Millimeters(DIP-16)

Symbol: A B D D1 E L L1 a b c d
Min: 6.10 18.94 8.10 7.42 3.10 0.50 3.00 1.50 0.85 0.40
2.54 BSC
Max: 6.68 19.56 10.9 7.82 3.55 0.70 3.60 1.55 0.90 0.50
SOP-16
Q
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HHdddd4d4HH =
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\7/
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a [l L b e
Dimensions In Millimeters(SOP16)
Symbol: A A1 B C C1 D Q a b
Min: 1.35 0.05 9.80 5.80 3.80 0.40 0° 0.35
1.27 BSC
Max: 1.55 0.20 10.0 6.20 4.00 0.80 8° 0.45
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Dimensions In Millimeters(TSSOP-16)

Symbol: A A1 B C C1 D Q a b
Min: 0.85 0.05 4.90 6.20 4.30 0.40 0° 0.20

0.65BSC
Max: 0.95 0.20 5.10 6.60 4.50 0.80 8° 0.25

http://www.hgsemi.com.cn 8/10 2019 MAR


http://www.hgsemi.com.cn/

[ HGSEMi

HuaGuan Semiconductor H G 74 H C 1 3 8
EiThsE
H#A MRS it
2019-3-14 ET 1-10
2023-8-31 BEFRRTE TSSOP-16, B ~RENAR. EMEgE. EHDIP-16 RY 1.2.7.8
2024-11-4 EISIENREEE 4

http://www.hgsemi.com.cn 9/10 2019 MAR



http://www.hgsemi.com.cn/

.®
I:IGGSSmE!yItI HG74HC138

EEER:

ERHESMRBAREBHNE L HZHIRIRS. BRETSMREGRFIEXES, HEEXEEERERMETEN, EEESENT
BEUNIRI ST FIB =TT NS

EPEEREEE ST R T RTINS E R PETF LN EHF R 218k, ‘J BEITRIBUUT2EHE: SR AEIEE
BENEEHESATR, BT, WIEHFMTENNA, BERENNEBEEMINEUAR RN, RRIEMER, LIBREBERKAIESEL
ABHESMFHRKERIEE.

HBHEEARFTRAIREEDE. BE. MEMAEWGN BT, EuESHOE N FIErREX LGRS IER. EfERSEBEHIZ
g U E BTN SRE. IRERERHFBTRE, SEEHESAEX, FRAMEUANMYERAETESAE KT ANEES
£,

EBHESARTEFTHESA T RAEBHR AR T S HIRE (BIE5UER). WitHRR (8FSERit). MAREMZITHEN. METE, &
2 FEENEMER, MRESEREENMIEE T RERER, UXfIEREEHFARNERRIRTFEEESENREFRIECERN. 519
BHFHEFRBE S BSEERM,

HETFHESRAERE, IS EX LR BB TR A R R AR A, EiE R aE B SAREINRNE HT5E = 50
RPN, PENREREHTEESFSHER, SRS ERTXLERIFERPNEEHESARRERIBERIEORE. IRE. AR, REFH
R55, ERHESAWIEARE.

http://www.hgsemi.com.cn 10/10 2019 MAR


http://www.hgsemi.com.cn/

	产品特点
	产品订购信息
	产品简介
	产品用途
	管脚功能定义
	真值表
	原理逻辑图
	极限参数
	推荐工作条件
	直流电学特性TA=25℃
	交流电学特性Ta=25℃ VCC=5.0V，CL=16pF, tr=tf≤20ns,见测试方法
	测试接线图
	波形测量示意图
	封装外形尺寸
	修订历史
	重要声明：
	华冠半导体保留未经通知更改所提供的产品和服务。客户在订货前应获取最新的相关信息，并核实这些信息是否最
	客户在使用华冠半导体产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并采取安全措施。您将自行承担以下全
	华冠半导体产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可，华冠半导体将不承担产品在这些领域应用造
	华冠半导体所生产半导体产品的性能提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或
	华冠半导体的文档资料，授权您仅可将这些资源用于研发本资料所述的产品的应用。您无权使用任何其他华冠半导


